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Das Unternehmen  LASER COMPONENTS hat sich auf die Entwicklung, Herstellung sowie den Vertrieb von 
Komponenten und Dienstleistungen für die Lasertechnik und Optoelektronik spezialisiert.  
Seit 1982 steht das Unternehmen seinen Kunden mit Verkaufsniederlassungen in fünf 
 Ländern zur Verfügung. Die Eigenproduktion an verschiedenen Standorten in Deutschland, 
 Kanada und den USA wird seit 1986 verfolgt und macht etwa die Hälfte des Umsatzes 
aus. Derzeit beschäftigt das Familienunternehmen weltweit über 220 Mitarbeiter.

Laser Components GmbH 
Contact: Claudia Michalke 
Tel:  +49 8142 2864 – 0 
c.michalke@lasercomponents.com 
www.lasercomponents.com

Laser Components S.A.S. 
Contact: Christian Merry 
Tel: +33 1 39 59 52 25 
info@lasercomponents.fr 
www.lasercomponents.fr 

Laser Components (UK) Ltd. 
Contact: Kay Cable 
Tel: +44 1245 491 499 
k.cable@lasercomponents.co.uk 
www.lasercomponents.co.uk

Laser Components Nordic AB 
Contact: Johan Daag 
Tel: +46 31 703 71 73 
info@lasercomponents.se 
www.lasercomponents.se 

Weitere Informationen  www.lasercomponents.com/de/service/info/reparaturen/

Reparatur von thermischen Leistungsdetektoren

Europaweiter Service für Messgeräte von Gentec-EO

LASER COMPONENTS ist jetzt autorisierte Reparaturwerkstatt für Messgeräte von 
 Gentec-EO. Damit stärkt das Unternehmen seine Position als zentraler europäischer 
 Support-Partner des kanadischen Herstellers.

Bereits seit 2004 betreibt das Familienunternehmen aus dem bayerischen Olching eines 
von weltweit drei Kalibrierzentren für Laser- und Leistungsmessgeräte von Gentec-EO und 
hat sich europaweit als technischer Ansprechpartner etabliert. Im Rahmen der Kalibrierung 
und Justierung werden bereits kleinere Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Nun hat LASER 
COMPONENTS diesen Service ausgebaut. Defekte Leistungsdetektoren können in Zukunft 
direkt in Deutschland repariert werden. Die vom Hersteller qualifizierten Mitarbeiter können 
dabei auf ein umfangreiches Lager von Originalersatzteilen zurückgreifen.
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